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OZET

EN AZ BIR LAMINASYON iLE DONATILMIS BIR ODUN LiFi YALITIM PLAKASI
VE BUNUN URETIMINE YONELIK BiR YONTEM

Mevcut bulug en az bir laminasyon (2) veya yuzey kaplamasi (2) ile donatilmig bir odun
lifi yaltim plakasi (1) ile ilgili olup, en az bir laminasyon (2) en az bir hava gegirmez
katmani (3), en az bir destek katmanini (4) ve en az bir badlayici katmani (5) igerir.
Bulug ayrica bu sekildeki bir odun lifi yalitim plakasinin Gretimine yonelik bir yontem ile

ilgilidir.
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ISTEMLER

1. 20 ile 170 kg/m? arasinda bir hacimsel yogunluda sahip olan, odun liflerini ve

baglayici olarak plastik lifleri iceren, en az bir laminasyon (2) ile donatilmis s
yalitici ve antistatik bir odun lifi yaliim plakasi (1) olup, ayirt edici 6zelligi, en

az bir laminasyonun (2) asagidakileri igermesidir:

- en az iki hava gegirmez katman (3a, 3b), burada hava gecirmez
katmanlar (3a, 3b) laminasyonun (2) bir Ust, disan bakan birinci katini
(2) olusturur,

- en az bir destek katmani (4), burada en az bir destek katmani (4)
laminasyonun (2) odun lifi yaliim plakasi (1) ve en az bir hava gegirmez
katman (3) arasinda diizenlenen bir ikinci kati olarak olusturulur ve

- en az bir badlayicl katman (5), burada en az bir baglayici katman (5)
laminasyonun (2) odun lifi yalitim plakasi (1) ve en az bir destek katmani
(4) arasinda diizenlenen bir liglincl kati olarak olusturulur, ve

burada aliminyumdan bir birinci hava gegirmez katman (3a) ve plastik
malzemeden bir ikinci hava gecirmez katman (3b) en az iki hava

gecirmez katman (3a, 3b) olarak kullanilir.

. Istem l'e gdre odun lifi yatim plakasi olup, ozelligi, ikinci hava gecirmez

katmanin (3b) polipropilen folyodan plastik malzemeden meydana gelmesidir.

. Onceki istemlerden birine gore odun lifi yalitim plakasi olup, &zelligi, plastik

malzemeden ikinci hava gecirmez katmanin (3b) laminasyonun en (st, disa

bakan katmanini olusturmasidir.

. Onceki istemlerden birine gére odun lifi yalitim plakasi olup, ozelligi, en az bir

destek katmanminin (4), laminasyonun (2) odun lifi yalitim plakasi Gzerinde
sadlanan baglayici katman (5) ve en az bir hava gecirmez katman (3) arasinda

dizenlenen bir ikinci kati olarak olusturulmasidir.

. Onceki istemlerden birine gére odun lifi yalitm plakasi olup, ézelligi, en az bir

destek katmaninin (4) en az bir kege, til veya dokumadan, ozellikle en az bir

cam kece dokumasindan meydana gelmesidir.
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. Onceki istemlerden birine gére odun lifi yaliim plakasi olup, ozelligi, en az bir

baglayici katmanin (5), polietilen, polipropilen, akrilonitril-biitadien-stiren,
poliamid, polioksimetilen, polistiren igeren gruptan segilen bir badlayictyi

icermesidir.

. Onceki istemlerden birine goére odun lifi yalittim plakasi olup, 6zelligi, 50 ile 150

kg/m?, dzellikle tercihen 100 ile 140 kg/m? arasinda bir hacimsel yogunluda ve 3
ile 20 mm arasinda, tercihen 5 ile 15 mm arasinda, Ozellikte tercihen 5 mm'lik

bir kalinhda sahip olmasidir.

. Onceki istemlerden birine gdre bir odun lifi yalitim plakasinin 1si yalitimi plakas

olarak veya yirlnebilen dogseme yuzeylerinin antistatik alt dosemeleri olarak
kullanimu.

. istem 8'e gére bir odun lifi yaltim plakasinin cati konstriiksiyonunda bélme

yalitimi icin kullanimi.

10.istemler 1-7'den birine gdre en az bir laminasyon (2) ile donatiimis bir odun lifi

yalitim plakasinin tretimine yonelik yontem olup,

a) bir lignoselilozik baslangic malzemesinden odun liflerinin {iretimi,

b) odun liflerinin baglayic olarak plastik lifler ile temas ettirilmesi,

c) odun liflerinden ve badlayica olarak plastik liflerden kansimin en az bir
tasima bandi (izerine uygulanmasi,

d) aliminyumdan en az bir hava gecirmez katmani (3), en az bir destek
katmanini (4) ve en az bir baglayict katmani (5) iceren en az bir
laminasyonun tasgima bandi (zerine uygulanmig odun lifi-plastik lif
karigimi (izerine serilmesi ve

e) en az bir laminasyon (2) ile donatilmis odun lifi-plastik lif kansiminin
130°C ve 150°C arasinda, oOzellikle 130°C sicaklikta kalibre edilmesi

adimlarini igerir.

11.istem 10'a gére yontem olup, ozellidi, laminasyonun (2) tasima bandi {izerine

uygulanan odun lifi-plastik lif kansiminin Gst ve/veya alt tarafina seriimesinin

surekli olarak gerceklestirilmesidir.
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12.istemler 10-11'den birine gére ydéntem olup, 6zelligi, e) adimina gdre
kalibrasyonun bir firin icinde, &zellikle birden fazla 1sitma menfezine sahip bir
surekli finn icinde gerceklestiriimesidir, burada firnn iginde Uretilen sicak hava

ustten ve daha sonraki menfezde alttan donisimlu sekilde mat lzerine akar.

13.En az bir baglayici katman {5) iceren bir laminasyonun (2) bir odun lifi pastasi
tizerine strekli olarak serilmesine yonelik ydntem olup, en az bir badlayici
katman (5) erimeye baslatiir, bdylece en az bir laminasyonun (2) odun lifi

pastasinin odun lifleri ile kuvvet bagh baglantisi elde edilir.
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TARIFNAME

EN AZ BIR LAMINASYON iLE DONATILMIS BIR ODUN LiFi YALITIM PLAKASI
VE BUNUN URETIMINE YONELIK BiR YONTEM

Bu bulus Istem 1'in teknigin bilinen durumunun anlatildig kismina gére bir odun lifi
yalitim plakasi ve Istem 10'un teknidin bilinen durumunun anlabldig kismina gére onun

uretimine yonelik bir yontem ile ilgilidir.

Aciklama

Odun lifi yaliim plakalan veya matlar artan sekilde ingaat endustrisinde yalitim veya
izolasyon maddesi olarak kullaniimaktadir. Bu tipteki odun lifi yalitim plakalan islak

yontemde veya kuru yontemde de Uretilebilir.

Islak ydntemde nemli odun lifleri kurutma olmaksizin dogrudan hamurlastirma
yonteminden odun lifi plakalanmin Gretimi icin kullamlirlar. Bir kurutma odun liflerinin
preslenmesinden sonra gerceklesir. Bu yonteme gore Uretilmis plakalar veya matlar
nispeten incedirler ve lretimdeki masraf ylksektir, 6zellikle daha énceden preslenmis

plakalarin kurutulmasi igin yilksek maliyetler ortaya cikar.

Oysa kuru yontemde kuru oldun lifleri gerektiginde bir badlayic ve baska katki
maddeleri ile bir kangim iginde bir tagima bandin (zerine uygulanir ve ardindan
preslenirler. Bdylece drnegin DE 100 56 829 C2'de, kuru odun liflerinin ve badlayicilarin
ornegin plastik lifler bigiminde birbiriyle bir istenen oranda kanstinldigi, karisimin bir tek
kat olarak bir sonsuz elek bandi lizerine serpildidi, serpilmis karigimin sikistirldidi ve
kalibre edildigi ve ardindan bir sonraki isitma aygiti icinde rijitlestirildigi, odun liflerinden

ve badlayiadan yalhitim plakalarinin iretimine yonelik bir yontem tarif edilir.

DE 10056829 C2'den ayrica, bir tasima bandi (zerine birakilmis odun lifi-badlayici
karisiminin bir hava geciren laminasyon ile donatilmasi bilinmektedir. Buna uygun
sekilde bir hava geciren laminasyon siirekli olarak serpilmis odun lifi-baglayici karigimi
tzerine onun sikistinimasindan veya laminasyonundan énce yerlestirilebilir.
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Bir hava gegiren laminasyonun serpilmis odun lifi-baglayica kangimi {zerine
yerlestiriimesine alternatif olarak DE 10056829 C2've gdre bir hava gegirmez
laminasyon veya kaplama daha Onceden capraz badlanmis yaltim plakalari Uzerine
hem alt taraftan hem de (st taraftan yerlestirilebilir. Buna uygun sekilde burada daha
onceden gapraz baglanmis bir odun lifi yaliim plakasinin bir hava gegirmez laminasyon
ile bir kaplamasi odun lifi-baglayici karisiminin sikistinlmasindan ve kalibrasyonundan

sonra gergeklesir.

WO 99/22084'ten keza odun lifi yalitim plakalaninin kaplamasi olarak bir til katinin
kullanimi bilinmektedir. Bir hava geciren tik katmaninin Ust taraftaki ve alt taraftaki
yerlestirilmesi odun lifi kangiminin  preslenmesinden ve sikistinlmasindan &nce

gergeklesir.

Odun lifi yahtim plakalarinin laminasyonu icin simdiye kadar bilinen olanaklar béylece
sinirhdir. Ozellikle odun lifi yaltim plakalarinin folyolar ile laminasyonu odun lifi yalitim
plakalarinin retimindeki islemde kisitlanir. Yukardaki drneklerden gikarlabilecegi gibi,
su anda vyalnizca hava gegiren laminasyonlan veya kaplamalan odun lifi yalhtim
plakalarinin retim yénteminde uygulamak mimkiindir. Hava gecirmez laminasyonlarin
veya folyolarin uygulanmasi tipik sekilde ancak odun lifi kansiminin kalibrasyonundan
veya sikistirlmasindan sonra gerceklestirilir ve bdylece bir ayn dretim tesisi ve igletim
ile bir ek islem adimini gerektirir.

Buna uygun sekilde daha 6nce oldugu gibi, bir 6zel folyonun laminasyonu araciligiyla
degisik kullamm opsiyonlarina uydurulabilen, {retim yontemi ayrica kolayca
uyarlanabilir ve disik malivetli olan odun lifi yalilim plakalanna biyik bir ihtiva¢ vardir.

Bu bulusun amac bu ylzden bir odun lifi yalitim plakasini ve bir hava gegirmez
laminasyonun vyerlestirilmesinin dogrudan odun lifi yaitim matinin {retim igleminde

mimkin oldudu, onun Gretimine yonelik bir yéntemi sunmaktir.

Bu sorun bulusa gére Istem 1'in dzelliklerine sahip bir laminasyon ile donatiimis odun

lifi yaliim plakasi ve Istem 10'a gore bir yontemde onun dretimi ile ¢ozUllr.
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Bulusa gdre en az bir laminasyon ile donatilmis odun lifi yalitim plakasi buna goére, yine
en az iki hava gegirmez katmani, en az bir destek katmanini ve en az bir badlayic
katmant iceren en az bir laminasyonu igerir.

Burada kullanilan laminasycn buna gore gok bilesenli bir kaplamayi veya gok bilesenli
bir folyolu sunmakta olup, s6z edilen katmanlarin her biri ayn katlan olusturur.
Laminasyon hem odun lifi yalitim plakasinin (st tarafi Gzerinde hem de onun alt tarafi

Uzerinde uygulanabilir.

Bulusa gtére en az iki hava gec¢irmez katman laminasyonun bir Gst, digsa bakan katini
olustururlar. Boylece hava gecirmez katmanlar laminasyonun en (st katmanini sunarlar
ve ayni zamanda kendilerinin érnegin 1s1 veya soguk yansitma derecesinin yikseltilmesi
gibi ek Ozellikleri araciidiyla ornegin aliiminyum folyolarin kullamimi durumunda bir
fonksiyon katmani olarak caligirlar veya bir elektrik bosaltim olanagina yol acabilirler.

En az bir hava gegirmez katmanin bir hidrofobik malzemeden, bir 1sil iletken
malzemeden vefveya bir elektrik ileten malzemeden en az bir folyodan veya filmden
meydana gelmesi mimkindir. Ozellkle en az bir hava gecirmez katman
aliminyumdan meydana gelir. Fakat baska malzemeler, 8rnedin plastikten ve burada
Ozellikle polipropilen (PP), polietilen veya baska plastik polimerlerden veya

kopolimerlerden de dislndlebilir.

Bulusa gdre laminasyon iki hava gecirmez katmana sahiptir. Bu laminasyon icinde (¢

veya dort hava gegirmez katman kullanmak da distndlebilir.

Buluga gdre laminasyon icinde aliminyumdan bir birinci hava gecirmez katman
{aliminyum film) ve plastik malzemeden, 6zellikle polipropilen folyodan bir ikinci hava
gegirmez katman kullanilir. Plastik malzeme tercihen laminasyonun en Gst, dis dogru

bakan katmanini olusturur.

Ozellikle bu laminasyon ile donatilmis odun lifi yalitim plakasinin 1s1 yalitimi plakasi
olarak kullanimi durumunda cok sayida avantaj fark edilebilir: bir aliiminyum folyonun
isil iletken katman olarak kullanimi, plakanin iyi yalitim ¢zelliklerini saglarken bir plastik
folyonun bu 1sil iletken katman lizerinde ek diizenlemesi (6rnedin aliminyum folyo
biciminde) metalik folyolann sap, beton veya ahsapla da bir kimyasal tepkimesini veya

baska uygunsuz etkilesimini énler.
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Bulusa gore en az bir destek katmani, laminasyonun odun lifi yaliim plakasi, tam
olarak onun ylzeyi, ve en az bir hava gecirmez katman arasinda dizenlenen bir ikinci
kati olarak olusturulur. Ozellikle destek katmarni odun lifi yalitim plakasi {zerinde
saglanan bir baglayici katman ve hava gecirmez katman arasinda olarak dizenlenir.
Destekleyen katman buna gore bir yandan hava gegirmez katmanin alt tarafi ile, bir
baska deyisle, hava gecirmez katmanin ice dogru bakan tarafi ile dogrudan temas
icindedir ve 6te yandan destekleyen kaplama asagida daha fazla tarif edilecek badlayic
katman Uzerinde dizenlenmekte olup, sonuncusu yine odun lifi yalitim plakasinin
kaplanacak ylzeyi Uzerinde sagdlanir. Destekleyen kaplama veya destek katmani
ozellikle Ust birinci hava gecgirmez katin, drnegin bir aliminyum folyonun stabilitesinin

gelistiriimesine ve bdylece tim Uriiniin stabilitesinin artinimasina da yarar.

En az bir destek katmaninin, uygun sekilde gaz gegiren veya hava gegiren bir kegeden,
tiilden veya dokumadan meydana gelmesi tercih edilir. Buna uygun sekilde destek
katmani bir hava gegirmez katmani da sunar. Ozellikle en az bir destek katmani en az
bir cam kece dokumadan c¢ok bilesenli laminasyonun ikinci kati olarak olusturulur. Kece
dokuma &rnegin bir ag veya 1zgara benzeri dokuma biciminde olusturulabilir. Burada da

iki veya daha fazla destek katmanini kullanmak mimkiinddir.

Daha yukarda belirtildidi gibi, en az bir badlayici katman, laminasyonun odun lifi yalitim
plakasi ve en az bir destek katman arasinda dizenlenen bir Gg¢lincl katmani olarak
olusturulur. Badlayict katman buna gdre dodrudan odun Iifi yalitim plakasinin
kaplanacak ylzeyi U(zerinde dlzenlenir ve odun lifi yalitim plakasinin yizeyinin
kargisindaki taraf ile destekleyen katmana veya destek katmanina bitisir. Badlayici
katman tercihen 1sitma yoluyla aktive edilir ve béylece odun lifi yalitim matinin baglayic
katmani (zerinde saglanan hava gecirmez katman ve destek katmani ile yapismasina
olanak saglar. Baglayici katman laminasyonun odun lifi katmani ile bir baglanti katmani

olarak da goriilebilir.

En az bir baglayic katmanin (veya baglanti katmani), polietilen, polipropilen igeren
gruptan secilen bir baglayicly! veya baska uygun baglayicilar icermesi ozellikle tercih
edilir. Baglayici katman igin haska uygun badlayiclar 6rnedin akrilonitril-bUtadien-
stiren, poliamid, polioksimetilen, polistirrn veya onlarnn kangimi olabilir.
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Odun lifi yahtim plakasinin bir baska yapilandirmasinda o, odun liflerini, en az bir
baglayiclyt ve gerektijinde baska katki maddelerini, 6zellikle alevden koruma

maddelerini iceren bir lif karisimindan Gretilir.

Odun lifi yalitim plakasinin Uretimi igin tercihen 1,5 mm'den 20 mm'ye kadar bir
uzunluga ve 0,05 mm'den 1 mm'ye kadar bir kalinliga sahip odun lifleri, dzellikle kuru

odun lifleri kullanilir.

Odun lifi yalitim matlanimin Gretimi igin kullanilan lif kangimi adirlikca % 60'tan %90
kadar, tercihen %70'ten %80'e kadar odun liflerini ve %5'ten %20'ye kadar, tercihen

%10'dan %15'e kadar baglayicilan igerebilir.

Odun lifi kangimi igin uygun badlayicilar olarak formaldehit iceren regineler, érnedin Ure

recineleri veya melamin regineleri gibi, izosiyanatlar veya plastik lifler kullanulabilir.

Tercihen odun lifi karngimi igin baska baglayici, alifatik ve aromatik izosiyanatlar iceren
bir gruptan secilen en az bir izosiyanatur. Tipik sekilde alifatik izosiyanatlar olarak
ornedin hekzametilendiizosiyanat (HDI), izoforondiizosiyanat (IPDI) ve/veya 1,4-
siklohekzildiizosiyanat (CHDI) kullanilabilir. Tercih edilen aromatik izosiyanatlar olarak
polimer difenilmetandiizosiyanat (PMDI) toluen diizosiyanat (TDI) ve/veya
difenilmetandiizosiyanat (MDI) kullanilabilmekte olup, PMDI d&zellikle tercih edilir.
fzosivanat kendisinin baglayic madde olarak kullanimi durumunda iki kimyasal
tepkimeye ugrar. Bir yandan o, suyun varliginda polilireyi olusturur. Buna paralel olarak
odun liflerine baglanma izosiyanatlarin seliilozun serbest hidroksi- gruplari ile tepkimesi
yoluyla bir tretan- baginin olusumu ile gerceklesir.

Fakat odun lifi karisimi icin baglayici olarak plastik lifler de kullanilabilir. Plastik lifler tek

bilesenli lifler veya iki bilesenli lifler olarak bulunabilirler.

Tek bilesenli lifler kullanilirsa, bunlar tercihen polietiienden veya bir disiik erime

noktasina sahip plastik liflerden meydana gelir.

Iki bilesenli lifler (biko-destek lifleri olarak da adlandinililar) tipik sekilde bir tasima
telinden veya daha dislk erime sicakhidina sahip bir plastikten, ornegin polietilen

tarafindan sarilmis veya kiiflanmis daha yliksek 1s1 dayanimh bir plastikten, &zellikle
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polyesterden bir cekirdek liften meydana gelir. Kilif veya goémlek kaynayip birlesmeden

sonra odun liflerinin bir gapraz baglanmasina olanak saglar.

Alevden koruma maddesi tipik sekilde adirlikga %1 ve %10 arasinda, tercihen %3 ve
%7 arasinda, Ozellikle tercihen %/5'lik bir miktarda odun lifi-baglayia karigimina

eklenebilir.

Tipik alevden koruma maddeleri, fosfatlari, boratlan, ozellikle amonyum polifosfati,
tris(tri-bromneopentil)fosfat;, cinko borati veya cok degerli alkollerin borik asit

komplekslerini iceren gruptan segilir.

Bu odun lifi valitim plakasi 20 ile 170 kg/m?, tercihen 50 ile 150 kg/m?, oOzellikle
tercihen 100 ile 140 kg/m? arasinda bir hacimsel yogunluga sahip olabilir.

Bu odun lifi yalitim plakasinin kalinligi 3 ile 20 mm arasinda, tercihen 5 ile 15 mm
arasinda olabilmekte olup, 6zellikle 5 mm'lik bir kalinlik tercih edilir.

Uygun sekilde burada, cok bilesenli bir folyo veya cok bilesenli bir katman araciligiyla
bir veya iki taraf (zerine laminasyon yiiziinden ek ¢&zelliklere, érnegdin bir artirilmig
yodunluga ve bununla badlantili degistirilmis darbe sevi ve yiriime sesi 6zelliklerine
sahip olan bir odun lifi yalittm plakasi saglanir. Ornedin aliminyum folyolarinin, tercihen
bir baska plastik folyo ile baglantili sekilde, hava gecirmez kaplama olarak kullanimi
yoluyla bu sekildeki bir odun lifi yalitim matinin i1si veya sodukluk yansitma derecesi
artinlabilir. Ornedin bir elektrik ileten malzemenin kullanimi yoluyla laminasyon olarak
kullanilan en st hava ge¢irmez katmanin uygun secimi durumunda bu odun lifi yahtim
matinin ylrinebilen déseme ylzeyinin zemini altinda antistatik mat olarak kullanmimi
mimkindir ve bununla badlantih elektrik bosaltimi mimkiindiir. Ayrica burada bir
odun lifi yalitim matinin 1s1 yalitim 6zellikleri ¢ok bilesenli bir folyonun teknik clanaklari
ile herhangi bir sekilde kombine edilebilir.

Uygun sekilde bu odun lifi yalitim plakalari 1s1 yalitim plakalar olarak veya yiiriinebilen

dbseme ylzeylerinin antistatik alt ddsemeleri olarak kullanilabilirler.

Bu odun lifi yalitim plakasinin tercih edilen bir uygulamasi 6rnegdin cati bitirisinde

bulunur. Bdylece alisildidi Uzere cati bitirisinde ahsap kirisler arasinda, siklikla bir plastik
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folyo, 6rnegin bir polietilen folyo ile ice dogru ortiilen bir bolme yalitimi insa edilir. Bir
plastik folyo yerine artik bu odun lifi yalitim plakasini ice dodru gésteren bir laminasyon
ile bélme vyalitimi (zerine uygulamak mimkindir, bir baska deyisle odun lifi yalitim
plakasi laminasycnun bodlme yaliimi (zerinde bulunacadi veya ona bitisecedi sekilde

uygulanir.

En az bir laminasyon ile donatilmis bu odun lifi yalitim plakasi asadidaki adimlara sahip

bir yontemde uretilebilir:

a) lignoselilloz iceren baslangic malzemesinden, 6rnegin odun parcalarindan
odun liflerinin (iretimi,

b) odun liflerinin odun liflerinin capraz baglanmasi igin uygun en az bir baglayici
ile temas ettirilmesi,

¢) odun liflerinden ve odun liflerinin gapraz baglanmasi icin uygun en az bir
badlayicc maddeden kansimin bir tasima bandi {izerine uygulanmasi, 6rnegin
serpilmesi veya Uflenmesi,

d) en az bir hava gegirmez katmani, en az bir destek katmarim ve en az bir
badlayici katmani iceren en az bir laminasyonun (folyo paketi olarak da
adlandinhr) tasima bandi izerine uygulanmis odun lifi-badlayici karigimi (izerine
serilmesi, ve

e) en az bir laminasyon ile donatilmis odun lifi-baglayici karisiminin 100°C ve
170°C arasinda, tercihen 130°C ve 150°C arasinda, 6zellikle 130°C sicaklkta

kalibre edilmesi.

Boylece bu yotntemde, toplamda hava gecirmez olan laminasyonun serilmesi bugiine
kadar alisildik ydntemlerin tersine béylece odun lifi-badlayici kansimin sikistirimasindan
veya kalibrasyonundan ve bdylelikle birlikte olusan odun liflerinin  capraz

badlanmasindan dnce gergeklesir.

Adim e)'ye gore laminasyon ile donatiimis odun lifi-baglayici karisiminin kalibrasyonu
sirasinda laminasyonun baglayic katmani erimeye baslamakta olup, bu erime baslangici

sogutmadan sonra laminasyonun odun lifi yalitm mati ile bir baglantisini saglar.

Bu yontemin bir yapilandirmasinda laminasyonun tasima bandi Uzerine serpilmis veya

tflenmis odun lifi-baglayici karisimi (izerine serilmesi siirekli olarak gerceklesir. Tesisin
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uygulamasindaki uygun onlemler yoluyla laminasyonun odun lifi-baglayici karigiminin

hem alt tarafi Gzerinde hem de Ust tarafi lizerinde bir serilmesi mimkinddr.

Adim a)'ya gdre odun liflerinin Gretimi igin odun pargalarn oncelikle temizlenir, ardindan

liflerine ayrilir ve kurutulur.

Odun liflerinin d) adiminda en az bir badlayici ile temas ettirilmesi tercihen badlayicinin
odun lifi akimi igine enjekte edildigi bir lfleme hatti yonteminde gergeklesir. Bu
badlamda, tarif edilen bagdlayicilarin odun lifi capraz bagdlanmasi icin Gfleme hattinda bir
odun lifi buhar kansimina beslenmesi mimkindir. Baglayic-liflerin - kullanimi

durumunda bunlar oysa kuru odun liflerine karigtirilirlar.

Odun lifi-kanisimi i¢in uygun badlayicilar yukarda daha 6nce Ozetlenmis olup, odun
liflerinin  odun lifi karisimi icinde capraz baglanmasi icin kullanilan baglayic
laminasyonun baglayici katmani igindeki baglayicidan farkli olabilecegine veya ayni da
olabilecedine dikkat edilmelidir.

Keza, birden fazla badlayicinin odun liflerinin capraz badlanmasi icin kullaniimasi
distndlebilir. Boylece daha once aciklanan izosiyanatlann, fenol recinelerinin
grubundan badlayicilarin veya bilesenli liflerin yaninda baska badlayicilar, érnedin
plastikten graniller katilabilir.

Odun liflerinin gapraz baglanmasi igin bagdlayictyr odun parcalarinin buharlanmasi

sirasinda beslemek veya rafine iginde katmak da distnilebilir.

Bu sirada adirlikca %5'ten %20've kadar, tercihen %10'dan %15'e kadar badlayici

odun lifleri Uzerine uygulanabilir.

Fakat badlayiayr kuru tutkallama aracilidiyla odun lifleri ile temas ettirmek de
dustintlebilir. Baglayicr burada kurutulmus odun liflerine cok ince tozlastirma yoluyla
uygulanir. Bu tipteki bir kuru tutkallama bir lfleme hatti tutkallamasina karsi tutkal

tiiketimini énemli dlclide azaltir.

Yukarda aciklanan alevden koruma maddesi her an laminasyonun serilmesinden dnce

odun lifi-bagdlayici karisimina katilabilir. Boylece alevden koruma maddesi baglayici ile
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birlikte odun lifi akimi igine enjekte edilebilir veya odun lifi-baglayici karigiminin tasima

band {izerine serpilmesinden veya lflenmesinden sonra onun lzerine plskartilebilir.

Odun liflerinden, baglayicidan ve varsa alevden koruma maddesinden kansimin bir
tasima bandi lizerine uygulanmasindan sonra, 6rnegin serpme veya (ifleme yoluyla, bir
odun lifi matinin olugsmasiyla, oncelikle matin kalinhiginin bir soduk on sikistirma

cercevesinde azaltildid) bir 6n presleme gerceklesir,

Bir sonraki adimda yukarda d) adimindan aciklandigi gibi en az bir hava gecirmez
katmani, en az bir destek katmanini ve en az bir bagdlayici katmani iceren en az bir
laminasyonun tasima bandi (zerine uygulanmis odun lifi-baglayict karnigimi {izerine
serilmesi gergeklesir.

En az bir laminasyonun serilmesi tercihen sirekli olarak gerceklesmekte olup, odun lifi-
badlayici karigimi hem Ust tarafta hem de alt tarafta hava gegirmez laminasyon ile
donatilabilir.

Laminasyonun Gretimi, bir birinci adimda birinci hava gecirmez katmanin (6rnedin
aliminyum folyo ve/veya plastik folyo) bir tasima bandi lizerine uygulanacagi, bir ikinci
adimda hava gecirmez katmanin (6rnedin bir kege biciminde) hava gegirmez katman
tzerine yatinlacadi ve bir Gglincl adimda badlayicr katmanin plskiirtiilecedi veya baska
sekilde uygulanacadi sekilde gerceklesir. Ornedin, baglayia katman bir kati film
biciminde sermek dislinilebilir. Degisik katmanlar daha sonra bir laminasyona (folyc

paketi) preslenirler.

iki hava gecirmez katmanh bir laminasyonun kullanimi durumunda 8ncelikle disa bakan
hava gecirmez katmanin (Grnegin plastik folyo, PP-folyosu gibi) bir tasima bandi
lizerine uygulanmasi, ardindan ikinci hava gegirmez katmanin (érnedin aliiminyum
folyo) serilmesi gerceklesir. Hava gegiren katmanin ve baglayici katmanin serilmesi

daha dnceki gibi gergeklesir.

Laminasyon ile donatilmis odun lifi-baglayic kanigiminin kalibrasyonu ve sikistirimasi,
yukarda agiklandigi gibi, 100 ve 170°C arasinda, tercihen 130 ve 150°C arasinda,
dzellikle 130°C'deki sicakhklarda gerceklesir.
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Kalibrasyon sirasinda tipik sekilde badlayicinin odun lifi kansimi iginde bir aktivasyonu,
drnegin baglayia olarak iki bilegenli liflerin kullanimi durumunda termoplastik kilifin bir
kaynayip birlesmesi ortaya ¢ikar, boylelikle odun lifleri ve badlayicr arasinda bir siki

baglanti Uretilir.

Es zamanh olarak laminasyon (zerine ve burada &zellikle laminasyon icinde saglanan
badlayici katmani (zerine etkiyen temas Isisi ve sicak havanin giris akimt yoluyla
baglayici katman aktive edilir, béylece bu en azindan kismen odun lifi-plastik-lif kansimi
icine niifuz edebilir, béylece laminasyonun ve odun lifi yalibm plakasinin bir i¢ yapisma

baglantis ortaya cikar.

Kalibrasyon veya sikistirma igin kullanilan strekli firn birden fazla isitma menfezini
icermekte olup, menfez igindeki ik veya sicak hava Ustten ve daha sonrakinde alttan
surekli olarak dénilisimlii sekilde mat (zerine akar. Tagima yodniinde bakildiginda
menfez girig sicakligi 100°C'den 170°C'ye, tercihen 120°C'den 150°C'ye artar ve
menfez gikis sicakhdl uyan sekilde 75°C'den 130°C'ye kadardir.

Son islemede lif mati sonucta istenen 6Glcliye azaltilir ve sodutulur; sojutma tercihen

kalibrasyon sirasinda ve sirekli firminin sogutma bélgesinde gerceklesir.

Odun lifi yahtim matinin bir laminasyon ile dretiminden sonra bir mat kirpilmasi
gerceklestirilir iken, yan seritler lif matindan ayirilir ve yan seritler isleme geri

dondurilir.

Bu bulusun konusu keza bir laminasyonun en az bir odun lifi pastasi veya bir odun lifi-
baglayici karisimi (izerine siirekli olarak serilmesine yonelik bir yéntem ile ilgili olup,
laminasyon en az bir baglayici katmani igerir. Bu yéntemde en az bir bagdlayici katman
erimeye baslatilr, bdylece en az bir laminasyonun odun lifi pastas veya odun lifi-
badlayici kansimi ile kuvvet bagli baglantisi (Alm: kraftschliissige Verbindung) elde

edilir.

Laminasyonun veya cok bilesenli folyonun badlayici katmaninin erimeye baslamasi
100°C ve 170°C arasinda, tercihen 130°C ve 150°C arasinda, o6zellikle 130°C'deki
sicakliklarda birden fazla 1sitma menfezi ile bir sirekli finn iginde gergeklesebilmekte
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olup, bir menfez igindeki i1k veya sicak hava uUstten ve daha sonrakinde alttan sirekli

olarak doniisiimli sekilde odun lifi pastasi lizerine akar.

Kullanilan laminasyon en az bir badlayici katmaninin yaninda daha once tarif edildigi

gibi keza en az bir hava gecirmez katmani ve en az bir destek katmanini igerir.

Bulus asadida bir yapilandirmada sekillere iliskin olarak daha ayrintili aciklanir. Burada:

Sekil 1 bir birinci yapilandirmaya gore bir odun lifi yaliim plakasinin bir kesitinin bir

perspektif gérinisini goésterir;

Sekil 2 Sekil 1'de gosterilen kesit gdrlniste birinci odun lifi yalitim plakasindan bir
blyutulmus kesimi gdsterir ve

Sekil 3 bir ikinci yapilandirmaya gore bir odun lifi yalitim plakasinin bir kesitinin bir
blyltilmig gériintsind gosterir.

Sekil 1, bir preslenmis odun lifi-badlayici karisimindan 1 meydana gelen bir odun lifi
yalitim plakasinin kesitini gésterir. Odun lifi-baglayici kanigimi 1 yaklasik %81 odun lifini,
%15 plastik lifleri badlayici olarak icermekte olup, hem bir polipropilen gekirdede ve bir
polietilen kiifa sahip iki bilesenli lifler hem de polietilenden, tercihen LDPE'den tek
bilesenli lifler kullanilir ve yaklasik %1'den %10'a kadar, tercihen %5 bir alevden

koruma maddesi kullanilir.

Preslenmis odun lifi-baglayici karisimi 1 Gzerine bir laminasyon 2 uygulanir.

Sekil 2'de laminasyonun 2 bir ayrintil gorindsa ile odun lifi yalitm malzemesi
karigiminin - bir  biyUtilmds kesimi gosterilir. Laminasyon 2 bir hava gegirmez
katmandan 3, bir destek katmanindan 4 ve bir badlayici katmandan 5 meydana gelir.

Laminasyonun 2 en (st hava gecirmez katmani 3 bu yapilandirmada, 1si1 ileten ve
elektrik ileten dzelliklere sahip ve bdylece bir fonksiyon katmanini sunan bir aliiminyum
folyoyu icerir.
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Hava gecirmez katman 3 olarak aliiminyum folyonun altinda bir cam kege dokuma
destek katmani 4 olarak diizenlenir. Cam kege dokuma bir ag biciminde olusturulabilir
ve cam kece dokuma (izerinde dizenlenen aliminyum folyonun ve bitmis Urinin

stabilitesinin ylkseltiimesine yarar.

Cam kege dokumanin altinda gok bilesenli folyonun Ggiinci katmani daha dogrusu

badlayici katman 5 olarak bir polietilen katman bulunur.

Bu odun lifi yaltim plakasinin Sekil 3'te gésterilen ikinci yapilandirmasi iki hava
gecirmez katmani 3a, 3b icerir. Birinci hava gecirmez katman 3a alliminyum folyodan
meydana gelir ve ikinci hava gecirmez katman 3b bir polipropilen folyodan meydana
gelir. Ek polipropilen folyonun kullarmi aliminyum folyonun, odun lifi yalitim plakasinin
lamine edilmis tarafi ile temas icinde bulunan duvar veya zemin malzemesi, 6rnegin sap

veya beton ile bir istenmeyen tepkimesini onler.

Buna uygun sekilde laminasyon 2, bilesenlerin katman tipinde uygulandidi ¢ok bilesenli
bir folyo olarak tarif edilebilir. Laminasyon 2 odun lifi-badlayici kansmindan kece
olusumundan sonra veya cna paralel olarak da onun (zerine serilir. Laminasyon ile
donatiimig odun lifi kegesinin bir silrekli akim finmi iginden yiritilmesi sirasinda,
badlayici katman 5 olarak polietilen katman erimeye baslar ve bdylece aktive edilir.
Erimeye baslayan polietilen en azindan kismen kegenin odun lifi-baglayici karisimi icine
niifuz edebilir, ve preslenmis matin sogutulmasindan sonra laminasyonun lif plakasi ile

bir ic baglantisi saglanir.

Yapilandirma

Mutlak kuru ahsap (zerinde daha once %6 alevden koruma maddesi ile donatiimig
%85 odun lifi %15 iki bilesenli lif (biko-lifleri} kanstinhr. Odun lifi-biko lifi karigimi bir
bilinen haval serme yonteminde bir mata birlestirilir.

Matin bir blyik ylzeyli tarafi Uzerine daha sonra alliminyum folyo-cam kece dokumasi-
polietilen katmandan bir folyo paketi yuvarlanarak acilir ve daha sonra bir sirekli firin
iginde sicak hava ile ylklenmekte olup, yalitim matinin olusumu sirasinda folyo paketi
de odun lifi yalittm malzemesi ile baglanir. Boyle Uretilmis matin kalinhdi 5 ile 30 mm

arasindadir.
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Siurekli finn, kendileri iginden bir menfez igindeki sicak havanin Ustten ve daha
sonrakinde alttan slrekli olarak donlsimll sekilde mat Uzerine aktigi birden fazla
iIsitma menfezini igerir. Tasima yonlinde bakildiginda menfez giris sicakhd 120°C'den

150°C'ye artar ve menfez gikis sicakligi uygun sekilde 75°C'den 130°C'ye kadardir.
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